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Part no. / Part marked/ | Quality class/ | Contact plating/ Capacitance value/ ) e .
Art.-Nr. / Bedruckung: Giitestufe: Kontakt Veredelung: Kapazitétswert: Technical speCIflcatlonl
24-007353 3 Sold__flash_ over nickel Technische Daten:
old (ber Nickel .
24-007352 2 20 pin hard gold over min. 50 pin nickel 370 pF + 20 % Worklng VOItage/ 100 VDC
B 20 pin Gold dber min. 50 pin Nickel P ° Betriebsspannung:
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel :
24-007351 1 30 pin Gold iiber min. 50 pin Nickel gtu rr%nlt I’?btlnkg/ i SA
24-007363 3 Gold flash over nickel rom e.as ar ‘?"
ggld f‘iber:Nigkel o ATt Insulation resistance/ >1GQ
uin hard gold over min. 50 pin nickel i i .
24-007362 2 20 pin Gold iiber min. 50 pin Nickel 830 pF £ 20 % Is?lat/onsrn/lderstand.
24-007361 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Dielectric 424 \VDC
B 30 pin Gold tber min. 50 pin Nickel withstanding voltage/
24-007373 3 Gold flash over nickel Spannungsfestigkeit (DWV):
S0 i rard Temperature 25°C...+105°C
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel -
24-007372 2 20 pin Gold iiber min. 50 pin Nickel 1300 pF + 20 % Working range/
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Umagebi 1 tur:
24-007371 1 30 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel mge ulngs emperatur
Capacitance value/ see table/
Kapazitédtswert: siehe Tabelle

Threaded insert/

Gewindeeinsatz

Mounting bracket/
Befestigungswinkel

Grounding bracket

with snap/
Erdungswinkel
mit Clip

Mating cycles
(see table)/
Steckzyklen
(siehe Tabelle):

Quality class 1 = 500
Glitestufe 1
Quality class 2 = 200
Glitestufe 2
Quality class 3= 50
Glitestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Cu alloy, Au over Ni

Kontakt: Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt

Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0

Isolierkérper:

Shell/ Steel, Sn over Ni

Gehéuse:

Mounting bracket/ High temp. PA UL 94 V-0

Befestigungswinkel:

Threaded insert/ Cu alloy, Sn over Ni

Gewindeeinsatz:

Grounding bracket Cu alloy, Sn over Ni

with snap/

Erdungswinkel mit Clip:

Installation specification/

Montagedaten:
Solder parameter/

Létparameter:

Solder preheat 100 °C for 30 sec./
temperature/ 100 °C fiir 30 Sek.
Vorheiztemperatur:

Solder bath temperature/ 260 °C for 5 sec./
Létbadtemperatur: 260 °C fiir 5 Sek.

PCB hole drillings/ see sheet 2/
Leiterplattenbohrbild: siehe Seite 2

Recommended torque
value for thread/

Empfohlenes Drehmoment
flir Gewinde:

max. 6 in.LB/

max. 67 Nem

PCB snap for hole

diameter/
PCB Clip fiir
Lochdurchmesser:

®3,1 mm

Circuit board thickness/
Leiterplattenstérke:

1,6 mm

‘5’@' dim. in mm D-SUB C-Filter Male 90° 15pos.
with mounting bracket, grounding bracket with snap, threaded insert
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4-40 UNC 8,26 0%
E—@ dim. in mm D-SUB C-Filter Male 90° 15pos.
with mounting bracket, grounding bracket with snap, threaded insert
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